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Programme
Niveau d’acquisition : 3 (Utiliser, manipuler des règles, des principes = maîtrise d’outil)
1.1 Modélisation des liaisons et des actions mécaniques
1.1.1 Solide

- Définition : solide-système de solides

- Repérage d'un solide par rapport à un autre solide

1.1.2 Cinématique des liaisons entre solides dans le cas des liaisons sans jeu

- Cinématique du contact

* Contact ponctuel, contact linéique, contact surfacique.

* Surfaces en contact, repères locaux associés

* Degrés de liberté, paramétrage des mouvements possibles

- Liaisons élémentaires

* Définition, centre de liaison et repères locaux associés

* Déplacements possibles et paramétrage

* Schématisation normalisée (plane et spatiale).
Compétences Attendues

[image: image1.png]